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TOLERANCE

10MAX 30MAX 50MAX 70MAX 100MAX120MAX250MAX 250VR ANGLE

0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 0.75 0.9 1.4 0.5도

4 015 COVER TAPE KN2000001 내열 TAPE 1 1

3

015 SMT SOLDER PEG-L (VTC) KM1600056-21 BRASS POST-TIN 1 1

015 SMT SOLDER PEG-R (VTC) KM1600056-20 BRASS POST-TIN 1 1

2 015 SMT TAB TML(V) KM1600055-20 BRASS POST-TIN 3 3

1

015 SMT 3M HDR HSG(V) KM1600058-20 PA9T-GF33 BLACK 1

015 SMT 3M HDR HSG(V) KM1600058-10 PA9T-GF33 NATURAL 1

NO. DESCRIPTION PART NO. MATERIAL FINISH/COLOR Q'TY
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015 SMT 3M HDR ASSY(V)MATERIAL

SEE TABLE 
FINISH/COLOR CUSTOMER DRAWING NO

SEE TABLE DRAWING KH1600057
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도면 배포 이력 관리(설계 변경 이력)
REV. DATE 수정내용 수정배경(원인 ) 결과 EC번호 비고

1 2016.12.12 최초 발행

2 2017.05.11 역삽입 개선을 위한 형상변경
BLACK 색상 추가
PCB 패턴부 커넥터 외관 형상 추가

역삽입 개선
색상추가

RD-2017-028 최종 신뢰성평가후 도면 릴리즈 예정
(2017.03.29일 현재)

3 2017.06.16 PCB 패턴 치수표기 변경, 고객사 PCB 라이브러리 제작 편의 RD-2017-039 RD-2017-039

원재료 표기 변경 원재료 표기법 통일
(PA9T-GF33)

A 2018.01.30 양산도면 배포 RD-2018-009

A1 2018.02.19 픽업 내열 테이프 정보 업데이트픽업 내열 테이프 품번 정정

PCB PATTERN

NOTE
 
1. General Tolerance : see table toldrance
2. HSG DESCRIPTION : SEE TABLE
3. MATERIAL
   - HDR HSG : PA9T
   - SOLDER PEG : COPPER ALLOY (POST-TIN)
   - TAB TML : COPPER ALLOY (POST TIN)

WITH COVER

PIN NO.

CAVITY MARK UJU LOGO.
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CONN. 참고 외곽 형상

CIRCUIT NO.1
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